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LA COMUNIDAD
CIENTIFICA
INTERNACIONAL SE

REUNE

Eduardo Donoso Catalan, academico del Ins­
tituto de Investigaciones y Ensayes de Materiales,
IDIEM, particip6 en el Congreso de Investigacio­
nes de Microscopia Electr6nica. EI certamen se

efectuo entre los dias 16 y 21 de noviembre de

1981, en Bogota, Colombia.
En la oportunidad el profesor Donoso presen­

t6 el trabajo titulado "lnfluencia de las fases

presentes en las caracteristicas del deslizamiento
en una aleaci6n AI-Zn-Mg.

•••••••••

En el mes de noviernbre se realiz6 en Buenos
Aires, Argentina, la Octava Asamblea General de
la Federaci6n Mundial de Organizacion de lngenie­
ros, y una Conferencia Internacional sobre la
Formaci6n de Ingenieros,

Asistieron en representacion de nuestra Facul­
tad, el Director de la Escuela de Ingenieria y Cien­

cias, Rodrigo Flores, y el Subdirector, Isaac Ergas.

•••••••••

Ari Varschavsky, academico del Instituto de

Investigaciones y Ensayes de Materiales, IDIEM.
viaio a la Ciudad de Mexico entre los dfas 10
al 23 de octubre (de 1981. EI objeto del viaje fue
asistir a la VI1 Conferencia Interamericana en Tee­

nologia de Materiales.

EI profesor Varschavsky presento en dicha re­

union dos trabajos en colaboracion del academico
Eduardo Donoso, Ademas, actuo como Co-Chair­
man de una Seccion de Metalurgia.

• ••••••••

Entre los dfas 30 de noviembre y 4 de diciern­
bre de 1981 se efectuo en Barbados el Primer se­

minario Regional sobre "Financiamiento y Ener­
gia". En dicho certamen participo el acadernico
del Departamento de Ingenieria Civil Electrica,
Efrain Asenju.

En el Senunario se analizaron fundamentalmente
las necesidades y disponibilidades actuales, de posi­
bles alternativas de financiamiento del desarrollo
energetico, regional y por pais.

•••••••••

A Buenos Aires, Argentina, viaj6 entre los dias
30 de noviernbre y 11 de diciembre, el profesor
del Departamento de Matematicas y Ciencias de
la Computacion, Eduardo Engel.

EI acadernico participo con la presentacion
del trabajo "An Alias-free Sampling Technique",
en la Cuadragesirna Terccra Reunion del Interna­
tional Statiscallnstitutc.




